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Die Erfindung bezieht sich auf ein Steckkontaktteil 
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs L 

Ein derartiges Steckkontaktteil ist aus der Zeitschrift 
VD1 Berichte Nr. 819, 1990, Seite 15lTf.bekannt : Ausge- 
hend von den Forderungen nach Reduzierung des Ka- 
belbaums, Reduzierung der Steckverbindungsstellen, 
Erhdhung der Qualitat durch Reduzierung der Verbin- 
dungsstellen, Bauraumreduzierung und ICosteneinspa- 
rung besteht das Teil aus zwei parailelen Leiterplatten, 
die als TrSger eines IC-Bausteins, Steckkontakten und 
weiteren Bauelementen und weiteren Bauteilen dienen. 
Und zwar erfiilit dieses Steckkontaktteil auch weitere 
Anforderungen nach ieichter Handhabbarkeit wahrend 
der Montage und bei einem ggf. erforderlichen Aus- 
tausch sowie nach Entkopplung von Steckkraften — es 
durfen keine Steckkrafte uber die Steckkontakte auf die 
Kontaktstellen des IC-Bausteins und der weiteren Bau- 
teile Ubertragen werden — , doch ist das Steckkontakt- 
teil gerade durch die Verwendung zweier Leiterplatten 
bauaufwendig. Andererseits ist eine Reduzierung des 
Bauaufwands gerade wegen der nOtigen Entkopplung 
der Steckkrafte nicht ohne weiteres moglich, da dies 
beim bekannten Steckkontaktteil durch die Anordnung 
der Steckkontakte einerseits und des IC-Bausteins an- 
dererseits auf zwei verschiedenen Leiterplatten erreicht 
wird. 

Der Erfindung iiegt die Aufgabe zugrunde, ein Steck- 
kontaktteil der eingangs genannten Art zu schaffen, das 
sich durch einen geringen Bauaufwand auszeichnet und 
das dariiberhinaus die genannten Anforderungen erf ulit 

Die Erfindung ldst diese Aufgabe durch die kenn- 
zeichnenden Merkmale des Patentanspruchs L 

Durch die Anordnung des IC-Bausteins auf einem 
Steckkontakt k6nnen Steckkrafte, die auf diesen Steck- 
kontakt und auch auf ggf. weiter vorhandene Steckkon- 
takte einwirken, sich nicht auf den IC-Baustein auswir- 
ken. Eine ggf. auftretende Bewegung des Steckkontakts 
innerhaib des Gehauses wird uber den Steckkontakt 
selbst unmittelbar auf den auf ihm sitzenden IC-Bau- 
stein ubertragen. Eine irgendwie geartete Relativbewe- 
gung zwischen Steckkontakt und IC-Baustein ist in je- 
dem Fall ausgeschlossen. 

Bedingt durch den einfachen Aufbau des Steckkon- 
taktteils werden die genannten Forderungen ohne wei- 
teres erfullt Der Steckkontakt bzw. die Steckkontakte 
ubernehmen selbst die Funktion des Kabelbaums. Da 
auf irgendwie geartete Leiterplatten in der Rege! ver- 
zichtet werden kann, ergibt sich damit auch eine Bau- 
raumreduzierung und eine Kosteneinsparung. 

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen- 
stand der weiteren Patentanspruche. Dabei sind die be- 
sonderen Vorteile fur die nachfolgend mit ihrer Mum- 
mer aufgeftfhrten Patentanspruche summarisch angege- 
ben. Es handelt sich dabei fur den Patentanspruch 2 urn 
die Mdglichkeit, weitere Bauteile unter Wahrung der 
aufgefiihrten Vorteile im Gehause zu integrieren; 3 urn 
eine besonders einfach zu realisierende IContaktverbin- 
dung dieses Bauteils; 4 um eine Ausfuhrungsform des 
Bausteins selbst, die besonders haufig angewendet wird; 
5 um eine besonders einfach zu realisierende Moglich- 
keit, mit diesem Baustein 2usammenwirkende Bauele- 
mente im Gehause zu integrieren; 6 um eine besonders 
vorteilhafte Weise t auch bei Auftreten von Steckkon- 
takten das Zusammenwirken des IC-Bausteins mit dem 
Bauelement stdrungsfrei durchzufuhren und 7 um eine 
besonders einfache MSglichkeit der Herstellung des 


Steckkontakts. 

Anhand der Zeichnung ist die Erfindung weiter erlau- 
tert. Es zeigt 

Fig. 1 ein erfindungsgemaBes Steckkontaktteil im 
5 Querschnitt und 

Fig. 2 das Steckkontaktteil von Fig. 1 in der Drauf- 
sicht. 

Im folgenden ist zwischen den Fig. 1 und 2 nicht un- 
terschieden. Die nachfolgende Beschrcibung bezieht 

io sich auf beide Figuren gemeinsam. 

In einem Gehause 1 befinden sich Steckkontakte 2 bis 
4, die innerhaib einer Offnung 5 des Gehauses 1 ausiau- 
fen. Die Steckkontakte 2 bis 4 sind innerhaib des Gehau- 
ses verbreitert und mit rechteckigem Querschnitt verse- 
is hen. Der Steckkontakt 2 tr^gt auf seinem ruckwanigen 
Ende einen IC-Baustein 6, der mit einem Magnet 7 als 
weiteres Bauelement funktional zusammenwirkt Der 
Baustein 6 besitzt nicht dargestellte Hall-Elemente, die 
in Verbindung mit dem Magnet 7 und einer innerhaib 

20 des Bausteins vorgesehenen Logikschaltung als Anna- 
herungssensor dienen. 

Die ebenfalls flachig und mit rechteckigem Quer- 
schnitt innerhaib des Gehauses 1 versehenen Steckkon- 
takte 3 und 4 dienen als AnschluBfiachen fur ein weite- 

25 res Bauteil 8, bei dem es sich beispieisweise um einen in 
SMD (Surface Mounted Device)-Technik befestigten 
elektrischen Widerstand handelt. 

Die dargestellte Ausfuhrungsform zeigt schematisch 
den Aufbau eines erfindungsgemaBen Steckkontakt- 

30 teils. Neben dem Bauteil 8 ist es selbstverstSndlich m6g- 
lich, weitere Bauteile in entsprechender Weise zwischen 
den Steckkontakten innerhaib des GehSuses anzuord- 
nen. Die mit groBen Auflage- und AnschluBfiachen ver- 
sehenen Steckkontakte 2 bis 4 bieten hierzu samtliche 

35 MSglichkeiten. Ebenfalls angedeutet ist der AnschiuB 
des IC-Bausteins an den Steckkontakten 2 bis 4 mit 
Hilfe von Kontaktdrahten 12 bis 14, die in Qblicher Wei- 
se als Bond-Drahte ausgebildet sind. Der IC-Baustein 
kann ebenfalls durch andere bekannte Verbindungs- 

40 techniken wie Rip-Chip, Tape-Technik oder SMD- 
Technik mittels Kleben, Ldten oder SchweiBen mit den 
Steckkontakten 2 bis 4 verbunden werden. 

Es ist ohne weiteres zu erkennen, daB die Steckkrafte, 
die auf die Steckkontakte 2 bis 4 einwirken, keinen Ein- 

45 fluB insbesondere auf die Funktionsfahigkeit des Bau- 
steins 6 haben. Dieser ist durch seine Anordnung auf 
dem Steckkontakt 2 vor diesen Kxfcften geschiitzt. Wie 
insbesondere in Fig. 1 dargestellt, kann zusatzlich durch 
eine ICrdpfung der Steckkontakte 2 bis 4 eine Weiterga- 

50 be von Steckkraften aus dem Kontaktbereich auf den 
Baustein 6 das Bauelement 7 und die Kontaktdr&hte 12 
bis 14 und damit eine weitere Reduzierung der eingelei- 
teten Steckkrafte erreicht werden. Das Gehause 1 kann 
komplett uber die Steckkontakte 2 bis 4 in entsprechen- 

55 de Gegenkontakte-Steckerkupplung — nicht darge- 
stellt — eingeschoben werden und wirkt don unmittel- 
bar kontaktgebend mit dem Bordnetz des Kjaftfahr- 
zeugs zusammen. 

60 Patentanspruche 

1. Steckkontaktteil fur Kraftfahrzeuge, mit einem 
Gehause angeordnet, mindestens einem Steckkon- 
takt und einem IC- Baustein, dadurch gekennzeich- 

65 net, daB der Steckkontakt auBerhalb des Kontakt- 
bereichs als Auflage- und Befestigungsflache fQr 
den IC-Baustein ausgebildet ist 

2. Steckkontaktteil nach Anspruch 1, dadurch ge- 
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kennzeichnc;. daB ein weiterer Steckkontakt au- 
Berhalb seines Kontaktbereichs als AnschiuBflache 
fur ein weiteres Bauteil ausgebildet ist. 

3. Steckkontaktteil nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Bauteil mit einer entspre- 5 
chenden. AnschiuBflache eines anderen Steckkon- 
takts kontaktgebend verbunden ist. 

4. Steckkontaktteil nach einem der Anspriiche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, dafl der IC-Baustein als 
Sensor dient. 10 

5. Steckkontaktteil nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der IC-Baustein mit einem wei- 
teren Bauelement funktional zusammenwirkt, das 
ebenfalls auf einer Auflagefiache eines Steckkon- 
takts befestigt ist. 15 

6. Steckkontaktteil nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Bauelement auf dem Steck- 
kontakt sitzt auf dem auch der IC-Baustein befe- 
stigt ist 

7. Steckkontaktteil nach einem der Anspriiche 1 bis 20 
6, dadurch gekennzeichnet, daB der Steckkontakt 
ein Stanzteil oder ein anderes z. B. durch Atzen 
strukturweites Blechteil ist 
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